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Использование реле Gruner 
для отключения литий-ионных 
аккумуляторов в автомобилях

-

 
 

Растёт число автопроизводителей, проектирую-
щих гибридные транспортные средства с напряже-
нием батареи 48 В. Однако, в отличие от бортовой 
электросети 12 В, электрическая дуга не гаснет при 
размыкании электрических цепей с напряжением 48 В, 
что может иметь фатальные последствия. Проблему 
должно решить новое коммутирующее реле.
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Размыкающее реле Gruner 850  
для бортовой сети 48 В без 
заполнения инертным газом  
и без дугогасящих магнитов

-
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-
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-
-
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-

-
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Стандартные реле гибкой 
конструкции

-

Рисунок 1. Компактное реле серии 850 48 В



4
1 | 2019

-

 

-

-
-

-

-

-

-

-

Высокая стойкость к короткому 
замыканию

-
-
-
-

-

-
-

торы.

 

-

-
-
 

 

-

 



5
1 | 2019



6
1 | 2019

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

Реальные различия 
между операционным 
усилителем  
и компаратором
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Операционный усилитель не слишком подходит на роль хорошего компара-
тора. Чтобы добиться оптимальных рабочих характеристик и избежать 
процесса отладки, наилучшим вариантом является IC компаратора.
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Обнаружение объектов на рас-
стоянии.
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Определение уровня жидкости 
в резервуаре

-

-

Распознавание жестов.  

-
-

Измерение толщины и размера 
объектов. -

-

Определение скорости движу-
щихся поблизости объектов.
Определение материала, на ко-
торый направлен датчик.  

-
-

· И многое другое.
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-
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mmWave Radio

Timing

Рисунок 1. Функциональная схема датчика A111

«Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов.
Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз»

Брюс Ли
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Рисунок 2. Оценка ошибки измерения дистанции для 30 см

Рисунок 3. Оценка ошибки измерения дистанции для 2 м

Рисунок 4. Диаграмма направленности
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Рисунок 5. Визуализация полученных с радара данных через отладочную среду SignalViewer
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MC3672 — лучший 
акселерометр для IoT
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Параметры:
-

-

2

Основные области применения:

-

www.mcubemems.com/wp-content/uploads/2017/06/MC3672-Preliminary-Datasheet-APS-045-0018v1.1.pdf


13
1 | 2019

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-Рисунок 1. Категории носимых устройств
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Рисунок 2. Примеры имеющихся сегодня в продаже носимых устройств

Рисунок 3. Основная блок-схема носимых устройств



15
1 | 2019

-

 Ёмкостная технология.
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

 Устойчивость.

-
-

-

-

-
-

-

-

Переключатели

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-

Рисунок 4. Использование аналогового  
переключателя для включения и выключения  
светодиодов

Рисунок 5. Пример используемого переключателя обнаружения зарядного устройства
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Рисунок 6. Типовая блок-схема «умных» часов или фитнес-браслета
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Рисунок 7. Как используется схема преобразования уровня между двумя разными уровнями напряжения

www.wirelessdesignmag.com/news/2016/11/wearables-dressed-success.
www.wirelessdesignmag.com/news/2016/11/wearables-dressed-success.
www.wirelessdesignmag.com/news/2016/11/wearables-dressed-success.
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Таблица. Рейтинг доходов крупнейших поставщиков NAND flash-памяти  
в 1 квартале 2018 года

Компания
Доход, $ млн Рыночная доля, %

IQ18 QoQ (%) IQ18 4Q17

Итого 
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www.

https://epsnews.com/2018/06/01/nand-flash-oversupply-drives-ssd-prices-lower/
https://epsnews.com/2018/06/01/nand-flash-oversupply-drives-ssd-prices-lower/
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Рисунок 1. Снижение производительности при записи приводит к потере кадров в стандартном SSD
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Рисунок 2. Стабильная производительность записи в SSD InnoREC™

www.innodisk.com/en/newsDetail/Could-Frame-Loss-Jeopardize-the-Surveillance-Market
www.innodisk.com/en/newsDetail/Could-Frame-Loss-Jeopardize-the-Surveillance-Market
www.innodisk.com/en/newsDetail/Could-Frame-Loss-Jeopardize-the-Surveillance-Market
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CSM-B79

Несущая плата для модуля Smarc 2.0 

Отладочная плата SMARC 2.0

Разъём LVDS, общий интерфейс с двумя разъёмами eDP/DSI 
Управление подсветкой + выделенный разъём выбираемых напряжений ЖКД 
Выделенный разъём DP++
Разъём HDMI (общий интерфейс с портом альтернативных режимов USB 3.1 Type-C)
2 интерфейса ввода камеры CSI

Разъём SATA M 7p с выделенным разъёмом питания, общий интерфейс со слотом 
под SSD M.2 Socket2 2242 / 2260 с ключом типа B 
Слот под карту microSD
2 разъёма RJ-45 для Gigabit Ethernet
Слот под M.2 Socket1 2230 с ключом типа E для модулей WiFi (общий интерфейс с PCI-e на 4 слота)
Слот M.2 Socket2 2260 с ключом типа E для модулей модема WWAN 
(общий интерфейс с PCI-e на 4 слота), подключаемых к расположенному на плате слоту microSIM

1 розетка USB 3.0 типа A 
1 розетка USB 2.0 типа A 
1 розетка USB OTG micro-AB
1 розетка USB 3.1 Type-C, с функциями альтернативного режима и подачи питания 

PCI-e на 4 слота, общий интерфейс с двумя PCI-e на 1 слот и слотами M.2

Гнездо Mic In (вход микрофона), гнездо Line Out (выход линии)
Встроенный I2S Audio Codec (TI TLV320AIC3204) + HD Audio Codec 
(Cirrus Logic CS4207)

2 порта CAN
2 конфигурируемых последовательных порта RS-232/RS-422/RS-485 на внутреннем штыревом разъёме 
2 последовательных порта (только сигналы Tx/Rx, ТТЛ-уровень) на функциональном штыревом разъёме

Штыревой разъём eSPI + разъём под flash-память 
Штыревой разъём SPI + разъём под flash-память 
Разъём под ЭСППЗУ I2C
4×7-сегментных ЖК-индикатора для POST-кодов
Функциональный штыревой разъём с 8 вводами/выводами общего назначения (GPIO), I2C, 
шиной SM, сигналами управления, сторожевой схемой и питанием
Выделенный разъём для 4 GPIO
Разъём вентилятора (FAN)
Держатель для батарейки-таблетки часов реального времени (RTC)
Дополнительный отладочный USB_порт на разъёме mini-B
Переключатели выбора режима начальной загрузки
Разъём JTAG

9–21 В через выделенный разъём питания Mini-Fit Jr 2×2 или разъём USB Type-C
6–17 В через разъём 2/3/4-элементной интеллектуальной батареи

–40…+85 °C

345×170 мм (13,58×6,69 дюйма)

*Все компоненты несущей платы должны всегда и в любой момент времени, включая запуск, оставаться в пределах 
рабочей температуры; рабочая температура несущей платы не зависит от установленного модуля. 
За дополнительными подробностями обратитесь к конкретному модулю. Фактическая температура будет в значительной степени 
зависеть от применения, корпуса и/или окружающей среды. Заказчик должен рассмотреть конкретные варианты охлаждения 
для окончательной системы.

Видеоинтерфейсы

Массовая память

Сетевое 
взаимодействие

USB

PCI-e

Аудио

Последовательные
порты

Прочие 
интерфейсы

Подача питания

Рабочая 
температура* 

Размеры

Дополнительная информация: www.seco.com 

Все компоненты признаны пригодными к работе 
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Рисунок 1. Контроллер BOXER-6616

ftp://data.aaeon.com.tw/DOWNLOAD/application/BOXER-6616%20logistics%20application%20story.pdf.
ftp://data.aaeon.com.tw/DOWNLOAD/application/BOXER-6616%20logistics%20application%20story.pdf.
ftp://data.aaeon.com.tw/DOWNLOAD/application/BOXER-6616%20logistics%20application%20story.pdf.
ftp://data.aaeon.com.tw/DOWNLOAD/application/BOXER-6616%20logistics%20application%20story.pdf.
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Рисунок 1. Плата Pico-ITX с процессором 7-го поколения Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® серии U SoC
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www.aaeon.com/ru/ni/press-release-pico-kbu4
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Рисунок 1. В новых автомобильных системах встроенные датчики и дисплеи могут поддерживать 
связь с мобильными устройствами в салоне автомобиля и получать всю возможную информацию  
из внешних источников через Интернет

Продолжается рост внедрения технологии рукописного ввода в салонах 
автомобилей.
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Рисунок 2. Встроенная технология рукописного ввода, дополненная голосовым вводом и другими  
многомодальными возможностями ввода, сегодня обеспечивает водителям эффективный способ  
использования большего количества приложений со сложными функциями, даже несмотря на то,  
что государственные органы усиливают регулирование в этой области
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https://www.youtube.com/watch?v=aRNnu7B46G4&feature=youtu.be&t=9m54s
https://www.youtube.com/watch?v=aRNnu7B46G4&feature=youtu.be&t=9m54s
https://www.youtube.com/watch?v=aRNnu7B46G4&feature=youtu.be&t=9m54s
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Рисунок 1. Цифровое микрозеркальное устройство

В лазерных телевизорах используется лазерный излучатель для создания 
больших, ярких изображений, источником которых являются мощные, но 
компактные устройства. Добавление возможностей лазерного ТВ-дисплея, 
работающего по технологии DLP®, в развлекательное или мультимедийное 
устройство может создать впечатление полного погружения.
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Рисунок 2. Примеры лазерных телевизионных дисплеев
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Рисунок 3. Схема типовой лазерной телевизионной системы

Рисунок 4. Блок-схема типовой системы электроники DLP
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Интерфейсный процессор 
-
-
-

· Wi-Fi и Bluetooth.
· 
· 
· 
· 
· 

Плата устройства 
форматирования 

-

Плата DMD 
-
-

Оптический модуль DLP 
-
-

-

-
-

-

-
-
-
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-
-
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Аспекты 
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-

-
-

-
-

Разрешение
-
-
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Рисунок 5. Упрощённая схема оптического модуля

Таблица 1. Яркость дисплея

Диагональ 
изображения Предполагаемая яркость дисплея, лм

1820
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Рисунок 6. Проекционное отношение

Таблица 2. Портфель чипсетов DLP для лазерного телевидения

DMD 0,65” WXGA 0,65” 1080p DLP660TE

Разрешение дисплея 1280 800 1080

Диагональ матрицы микрозеркал, дюйм

Контроллер

ПЛИС

Управление питанием/драйвер освещения

Тип микрозеркала

Шаг микрозеркал, нм

Типовая яркость, лм

www.ti.com/dlp-chip/overview.html
www.ti.com/dlp-chip/overview.html
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=dlpa061a&docCategoryId=1&docCategoryId=10&docCategoryId=11&docCategoryId=9&familyId=1742&keyMatch=DLP%20Pico%20Technology%20for%20Screenless%20Display&tisearch=Search-EN-Everything
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Переизбыток NAND-flash ведёт  
к снижению цен на SSD

www.epsnews.com/2018/06/01/nand-flash-oversupply-drives-ssd-prices-lower/
www.epsnews.com/2018/06/01/nand-flash-oversupply-drives-ssd-prices-lower/
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Выпуск микросхем  
в Китае вырос за год на 21%
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Дублирование заказов на электронные 
компоненты бьёт исторические рекорды



Мониторинг рынка электроники

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

 

-
-

-
-

-

-
-

 
-

-
-
-

-
 
 

-

-

-
 

-
-

-

-

-

-

www. 

.

https://epsnews.com/2018/04/25/component-double-ordering-hits-all-time-high/
https://epsnews.com/2018/04/25/component-double-ordering-hits-all-time-high/
https://epsnews.com/2018/04/25/component-double-ordering-hits-all-time-high/
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Низкое потребление

Pin2pin совместимость

Поддержка  протоколов 

LGA-корпус, компактный размер

Техническая поддержка
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V-Nova объявляет о доступности пакета 
разработки программ SDK PERSEUS Plus 
для высокопроизводительного процессора 
Socionext





Беспроводные коммуникации

1/2019

Шведский производитель радарных датчиков компа-
ния Acconeer AB заключила дистрибьюторское соглашение 
с российским дистрибьютором компанией Сканти о рас-
пространении продукции на территории России, Украины 
и Беларуси. В список продукции входят сами датчики и от-
ладочные средства к ним.
Ларс Лиделл, CEO компании Acconeer: «Мы очень рады 

объявить о заключении этого соглашения со Сканти. 
Мы продолжаем расширяться, и нашим следующим шагом 
в этом направлении является освоение российского рынка. 
У Acconeer большой потенциал для российских потребите-
лей, и компания Сканти с её опытом и пониманием потреб-
ностей рынка является идеальным партнёром для нас».
Ботанцов Владимир, генеральный директор Сканти: 

«Сканти продолжительное время наблюдал  за успехами 
Acconeer и видел  определённый интерес у российского 
рынка к уникальному решению, представленному наши-

ми шведскими партнёрами. Рынок довольно большой, 
и Acconeer принесёт в него совершенно новую и револю-
ционную технологию».

Acconeer — компания-производитель передовых датчиков 
на основе импульсно-когерентной технологии, базирующая-
ся в городе Лунд (Швеция). Этот город известен своими до-
стижениями в области беспроводных разработок. Продукция, 
выпускаемая Acconeer, отличается крайне низким энерго-
потреблением и высокой точностью и может полностью из-
менить современный подход к проектированию приборов 
оценки определения пространства. Новая технология иде-
ально подходит для различных применений: от мобильных 
девайсов до сферы безопасности, а также информацию с дат-
чика можно интерпретировать для распознавания материала 
поверхностей и других применений. 

www.acconeer.com

Acconeer и Сканти подписали  
дистрибьюторское соглашение в августе 2018 г.




